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Esta invencién se refiere a mejoras en maréos ”E
de conductores para su uso en combinacién con disposi- i
t
tivos de circuitos semiconductores ¢ integrados para sis{
temas electrénicos y mds particularmente se refiere a un
método mejorado de fabricar tales marcos de conductores.

El desarrollo de los dispositivos de circuitos
integrados en forma de pequefias obleas o fragmentos ha
representado un importante avance en la técnica electrd-
nica debido a su capacidad para dar variados y complica-
dos circuitos conteniendo una multiplicidad de elementos
que incluyen semiconductores, resistencias, condensado-
res etc., en unidades extremadamente pequeiias, Sin embar-
g0, con su pequefio tamafio y complejidad surgid el proble-

na de empaquetar estos dispositivos en miniatura con otro

componentes, particularmente con respecto a proporcionar

trayectorias conductoras a sus numerosos punitosterminga-

les y a soportarlos apropliadamente en diferentes componen
tes electrénicos. Un enfoque de este problema ha consis-
tido en crear un dispositivo llamado marco de conductores
en esencia, un miembro rigido que soporta una pluralidad
de alambres conductores en una disposicidn previamente or
denada a la que podria conectarse el digpositivo de cir-
cuito semiconductor o integrado. Un objeto general de la
presente invencidn es crear un marco de conductor mejo=
rado del tipo antes citado.

Otro objeto de este invencién es crear una gran
pluralidad de marcos de conductores para dispositivos se-
miconductores que se qonec'ba.n integralmente entre si en
forma de tira, lo que les hace ficiles de manejar y trans—

portar y también particularmente adaptables para su uso
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da de componentes electrdnicos,

Todavia otro objeto de la presente invencién
es crear un marco de conductores mejorado para disposi-
tivos semiconductores que tiene un alto grado de rendi-
miento eléctrico, es pequefio y, no obstante, fuerte y
duradero y, por tanto, capaz de soportar un dispositivo
de circuito integrado con la rigidez apropiada,

Otro importante objeto de esta invencidn es
crear un marco de conductores compuesto de un material
metdlico de base plano en forma de un marco de soporte
y partes de conductores integrales y estrechas ordenadas
seglin una disposicidén predeterminada y con una capa de un
material conductor relativamente blando sobre cada parte
de conductor que estd retenida sobre ella por un enlace
metalirgico permanente, proporcionando asi medios para
conectar estas partes de conductores a otros componentes
con una calidad y una durabilidad inalcanzables hasta
ahora en tales dispositivos,

Con el uso creciente de una amplia variedad de

dispositivos semiconductores en los aparatos electrénicos
de todos los tipos, ha surgido el problema de fabricar
marcos de conductores del tipo antes citado en cantidades
extremadamente grandes, al tlempo que se proporciona el
necesario control de calidad dentro de Los limites dimen=-
gionales, metalirgicos y eléctricos requeridos. Por consi-
guiente, otro objeto de la presente invencién es resolver
este problems y crear un método Unico en su género para
fabricar marcos de conductores gue alcanze los objetivos -

antes citados. Ademds, es objeto de esta invencidn crear
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un método que logra una gran velocidad de produceidén
con vn minimo de consumo de tiempo y de mano de obra
¥ que es particularmente adaptable a la automatizacién
¥y que, por tanto, proporciona una facilidad y econo-
mia de fabricacidn excepcionales.

Otro objeto especifico de la presente inven-
cibn es crear un método para fabricar marcos de conduc-
tores en grandes cantidades, en el que todos los marcos
de conductores tienen la misma configuracidn predeter—
minada en planta, incluyendo una multiplicidad de alam~
bres conductores ordenados seglin una disposicién pre-
determinada manteniendo todos los conductores una capa
de un material metdlico conductor en sus puntas para
poder ser conectados ficilmente a los terminales de un
dispositivo semiconductor, tal como un fragmento'u oblea
de circuito integrado,

Otro objeto de la presente invencidn es crear
un método para fabricar una gran pluralidad de marcos de
conductores de la misma configuracibén en una tira rela-
tivamente larga, en el que se ejecuta cada. operacidn
del método mientras permanece intacta la tira. Asi, el
producto final comprendiendo una gran pluralidad de mar-
cos de conductores puede ser enrollado en forma de bobi~-
na apretade o carrete y mantenido en esta forma para su
menipulacién de transporte hasta su uso subsiguiente por
el fabricante de componentes electrénicos,

Otro objeto de esta invencidn es crear un méto-

do para fabricar una gran pluralidad de marcos de condue+

tores en forma de una larga tira, que incluye operaciones

para unir metalirgicamente una capa de un material condug

-4 -
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tor relativamente blando a la tira y luego enmascarar,
atacar quimicamente y estampar la tira de modo que las
miltiples porciones de conductores de cada marco tengan
una capa permanente y duradera de material conductor
sobre sus puntas, la cual puede unirse a otros compo-
nentes electrénicos.

Otros objetos, ventajas y caracteristicas de
la presente invencidn se hardn evidentes por la siguien|
te descripcidn detallada que se presenta en unidn de
los dibujos que se acompafian, en los que:

La figura 1 es una vista en perspectiva mostran
do una pluralidad de marcos de conductores en forma de
tira de acuerdo con la presente invencidn y enrollados
ern forma de un carrete compacto;

Le figura 2 es una vista en planta fragmenta-
ria, 2 mayor escala, de una parte de la tira en carre-
te mostrando uno de los marcos de conductores de la
mi. sma.

La figura 3 es una vista a mayor escala en sec

cibn tomada a lo largo de la linea 3-3 de la figura 2;

La figura 4 es una vista a mayor escala en sec
cibén tomada a lo largo de la linea 4-4 de la figural;

Las figuras 5~10 son vistas fragmentarias, a
mayor escala, mostrando las operaciones del método pa-
ra formar un marco de conductores de acuerdo con la pre
sente invenciln;

La figura 11 es una vista fragmentaries a esca-
la muy grande mostrando la parte central de un marco
de condudtores con las partes terminales de los conduo~

tores;

1
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I e e A
Ia figura 12 es una vista fragmentaria en sec-
cidén tomada a lo largo de la linea 12-12 de la figura

T1e ’

Las figuras 13-16 son vistas a2 mayor escala mos—§
trando operaciones adicionales del método para fijar un
substrato al marco de conductores de acuerdo con la pre-
sente invencidn;

La figure 17 es una vista fragmentaria en alza-
do mostrando un marco de conductores fijado a un subs-
trato de acuerdo con la invenciédn;

Ia figura 18 es una vista en seccidn tomada a2 lo
largo de la linea 18-18 de la figura 17; y

La figura 19 es una vista en planta tomada a lo
largo de la 1fnea 19-19 de la figura 17.

Haciendo referencia a los dibujos, la figura 2
nuestra un éolo marco de conductores 20 que incorpora
los principios de la presente invencién, y que se utili-~
za en conponentes electrénicos y aparatos para soportar
¥y proporcionar trayectorias conductoras de corriente elég
trica a un dispositivo semiconductor, tal como una oblea
de circuito integrado. Esta particular configuracidn del
marco de conductores tiene un perfil rectangular con
partes integrales de barra extrema y lateral 22 y 24,
Extendiéndose hacia adentro desde las partes extremas
opuestas del marco exterior y en el mismo plano del mismo
hay una pluralidad de partes paralelas y espaciadas lla-
madas conductores 26, Estos Ultimos pusden ser rectos o
pueden estar doblados bajo diversos dngulos cerca de sus
extremos dentro del mareo y luego terminar en lugares es-

paciados en una disposicidén predeterminada, tal como la
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disposicidn circular mostrada. Todo el marco de conduc~
tores es esencialmente plano, estando el marco exterior
y las partes opuestas de los conductores de material con
ductor en el mismo plano y teniendo sustancialmente el
mismo grueso. Ha de entenderse que la configuracién del
marco de conductores mostrada en todos los dibujos es
para fines ilustrativos solamente y no ha de ser consi-
derada como limitativa del alcance de la invencién,

Un material conductor del cual estdn formados
el marco y sus partes de conductores, es una chapa metd-
lica semirrigida, pero flexible, tal como de acero. Esta
chapa tiene un grueso uniforme, por ejemplo, en el mar-
gen de 0,10 milimetros a 0,25 milimetros, y, preferible-
mente, los conductores 26 estdn cubiertos con una capa
de un metal que proporcionard resistencia a la corrosién
capacidad de unién, capacidad de soldadura y capacidad
de obturacién con otros materiales. Por ejemplo, puede
aplicarse una capa de oro 28 de un'esPesor de 0,0025 a
0,0075 milimetros, como se muestra en la figura 12. En
las puntas 30 de todos los conductores de cada marco hay
un pequefio depbsito de aluminio o algin otro metal rela-
tivamente blando, que proporciona un medio de unién para
un alambre conductor gque se wutilizard mdés tarde para ine
terconectar el marco de conductores con la oblea de cir-
cuito integrado, El grueso de este depbsito de unién so=
bre cada punta de conductor puede variar de 0,0025 a
0,0075 milimetros.

Para algunas aplicaciones, como se muestra en
la figura 19, puede combinarse un marco de conductores'

20a con una unidad de substrato 22 que forma una base de

-7~
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montaje para losz conductores 26 dentro del drea de mar- |
0. En este caso, los conductores de cada marco se unen
firmemente a la unidad de substrato, que puede ser de
cerdmica o de pldstico, tal como por medio de una capa .
de obturacidn 34 de frita de vidrio sobre su superficiei
superior. Cuando el marco de conductores es utilizado
subsiguientemente por un fabricante de componentes elec—
trénicos, puede situarse una matriz de circuito inte=
grado sobre la wnidad de substrato 32 y unirla a esta
Wltima, con los terminales de la mabtriz conectados a las
puntas 30 de los conductores.

Una importante caracteri{stica de esta invencién
ilustrada en la figura 1 es el hecho de que los marcos
de conductores terminados 20 o 20a se mantienen en for-
ma de una tira relativamente larga gque es suficiente-
mente flexible para permitir que sea enrollada en wn
carrete. Esto es muy ventajoso para los fabricantes de
componentes electrdénicos que utilizen tales marcos de
conductores en grandes cantidades, ya que facilite en
gran medida el uso de disposiciones de fabricacibn auto-
ndtizada cuendo los marcos de conductores se combinan
subsiguientemente con otros componentes electrbnicos,

0 se incorporan en ellos en la fabricacién de diversos
aparatos electrénicos,

El singular método para producir los marcos de
conductores terminados 20 en forma de carrete de acuer-
do con la presente invencidn puede describirse con refe-
rencia a las figuras 5-10. la primera operacidn de este
nétodo (figura 5) consiste en proporcionar una tira de

material metdlico 36 de una anchura uniforme y de un es-

-8 -
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pesor que hace que sea semirrigida y sufiéienteﬁezéé
flexible para permitir su enrollamiento en un carrete.
88 ha visgto que, por diversas razoﬁes, una aleaccidn de
goldadura de vidrio a metal, por ejemplo, ASTH No.
F5-61T, proporciona una estructura de marco de base
satisfactoria. Cuando se recibe en su forma bruta en
carretes enrollados, se le somete al material entrante
a una rigurosa ingpeccidén para asegurarse de su adapta-
cibn a las especificaciones dimensionales y de sus co-
rrectas propiedades fisicas. BEs particularmente esen—
cial verificar la combadura del material para ver gue
no excede de 1,6 milimetros por 914,5 milimetros de mo-
do que dicha combadura no provocard dificultades duran-
te la subsiguiente operacién de estampacidn. Ias especi:
ficaciones dimensionales pueden ser verificadas con el
micrémetro y la combadura medida poniendo el material
contra una regla y midiendo cualesquiera discrepancias,

Otra subetapa de la operacidén de preparar el
material plano 36 en forme de tira flexible consiste en
retirar de &l cualesquiera contaminantes orgdnicos y,
por tanto, asegurar el depdsito satisfactorio de metal
en operaciones posteriores. Esta operacién de desengra-
se puede realizarse enfilando el material enrollado a
través de un cilindro de desengrase gque contiene un va-
por de disolvente tal como vapor de tricloroetileno a
358C.

Otra operacifn preliminar de la preparacidén del

material consiste en enderezarlo sobre un nidcleo de ace+

ro de 152,4 milimetros de modo que sean lisos los lados

enrollados. Esto asegura que la alineacién de la bobina

-9 -
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e
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» i

permanezca constante a medida que el material es desen-—

i
|
rollado durante la subsiguiente operacidén de depdsito de
metal y que el depésito de metal sea asi consistentemen-
te centrado en sentido longitudinal sobre la tira de ma-
terial. Este enderezamiento puede realizarse introduclen
do la bobina desengrasada en una plantilla metdlica y
llevando los bucles desiguales a su sitio con un marti-
1lo de caucho,

La siguiente o segunda operacién importante de
este método, como se muestra en le figura 6, consiste
en depositar une capa uniforme relativamente delgada de
un material conductor blando a todo lo largo del centro
de la tira alargada 36 proporcionada en la primera ope-
racibn. Mis especificamente, la finalidad de esta opera-
cién es depositar este material conductor blando sobre
la tirae metdlica flexible de modo que las puntas de las
partes de conductores, que se formardn después, sean
provistas de une superficie susceptible de unirse que
hard posible que el marco de conductores sea conectado
a otros componentes electrdénicos, tales como una oblea
o fragmento de circuito integrado.

Pueden emplearse diversos modos péra aplicar la
capa conductora blanda a una tira de material mds duro,
pero para consegulr el grueso correcto de esta capa con
wna unién duradera como la requerida para obtener un pro
dueto superior, se utiliza un nétodo de depbsito al vapox
de acuerdo con este invencidn. Esta operacién se realiza
proveyendo primero a una unidad de una cdmara de vacio
que tiene un crisol precalentado al cual es alimentado

el material conductor blando. Un material conductor blan-

- 10 -
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A
do satisfactorio que puede utilizarse es el aluwinio, el
cual puede vaporizarse y condensarse ficilmente sobre la
tira metdlica a medida que esta Wltima se mueve por enw
cima de él. La variacidén en la anchure de la tira de
aluminio (designada por el n? 38) sobre la Hira metdli-
ca flexible 36 se logra por medio de un enmascaramiento
adecuado. Para lograr una unidn excepcionalmente dura-
dera y permanente entre el aluminio y ¢l material o me-~
tal de base, unidn que es esencial para obltener un pro-
ducto satisfactorio, se ha descubierto de acuerdo con esge-
ta invencidn que tiene que conseguirse una unién meta-
lirgica entre estos metales. La expresibn "unidén meta-
largica" significa que la cara intermedia entre el ma-
terial conductor méds blando, 2l como aluminio, y el ma-
terial de base (el metal flexible) se convierte en una
aleacién real de estos dos metales. Para conseguir esta
unidn metallrgica, se calienta la propia tira de base 36
a medida que tiene lugar el depdsito al vapor. Este ca-
lentamiento puede hacerse por medios adecuados, tales
como un haz de electrones dirigido contra el material
en forma de tira justo antes de que entre en la zona de
depdsito al vapor. El mabterial en forma de tira se man~
tiene en este caso a una temperatura critica de modo que
su contenido de calor combinado con el calor de conden-
sacibén del material vaporizado que se estd depositando
hace que este dltimo moje o fluya sobre el material de
base. Por ejemplo, se ha encontrado para el aluminio que
un material de base de ASTM N2, F15-61T deberd precalen-

tarse hasta una temperatura nominal de aproximadamente

5002C,

-1 -




10

15

20.

25

30

11.12.68

en la cdmara de vaclo durante esta operacidn de depbsi-
t0 al vapor determina el grueso de la placea de aluminio
aplicada a la tira. Este grueso puede variarse para
adaptarse a diferentes situaciones, pero generalmente
estd en el margen de 0,0025 a 0,0075 milimetros. Otros
factores que pueden afectar al grueso del material con-
ductor blando, tal como aluminio, aplicado durante la
operacién de depdsito al vapor, son la cantidad de ca-
lor aplicada al crisol y el grado del vacio previsto en
la cdmara., Estas son variables interdependientes que
afectan a la velocidad de la evaporacién y, por tanto,
a la velocidad de depdsito de aluminio sobre la tira
metdlice flexible,

Aungue el depbsito al vapor es una forma prefe-—
rida de aplicar una capa condudtora relativamente blan-
da a la tira metdlica flexible, podrfen utilizarse tam-
bién para esta operacién del método . otros métodos con-
vencionales de chapeado o estratificacién. Por ejemplo,
puede utilizarse el chapeado convencional en el que un
metal se lamina sobre otro metal. Sin embargo, esto no
proporcionari la altameﬁte deseable unidén metalirgica,
¥ los resultados producidos por este método no son tan
buenos como los producidos por el depbdsito al vapor.
Otra ventaja de este método de depbsito al vapor para
recubrir la tira metdlica flexible de manera Optima es
que la estructura del grano del metal de hase no resul-
ta afectada, excepto precisamente en la zona de la
unién. Asi, puede obtenerse una buena unidn, sl tiempo

que todavia se retiehe el metal de base en su forma

- 12 =
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mzreos de conductores impropiamente Fformades de cval-

y log ewtrenon

aulilera ranera, estos pucden recortarce
pucGen zoldarse por puntos enbtre si de modo gue rueda
mantenerse uvna tira continuva larza.

Artes de la opsracidn siguiente, es preforible
en este punto que la tira eotampads ¥ recubleria de lur-
cog de conductores parcizli:ente formados sea Gessngrasa~
da otra vez para retirer cualquier material contu:inante
gue jueda haberse acumuladd y preparar la tira para su
ennascaramiento.

< s L
Como se .mestra en la fizura 8, la opuracion

sisuicnte de este método congsiste on emsascarar LArves 4@
la tira con wn moterial asdecuado pora yreparal la vira

nare la retirada del rccubrimiento de alwainio de zones
en las ¢ue no se necesita en el iroducto final. asi, 1a
finalidad del cnmascaramiento, indicado poi ¢l atmero 42
eg protezer e lapedir la relbirada del recubrimiento dJde
aluminio de lag puntas de los conductoresg ds c2da n.rco
durante nn proceso de ataque guinlco gue retira el alwwii-
nic restante, y otra finalidad es proteger el recubrimici
to de aluminio durante una operacidn de chapeado con oro,

™

Bota opcracidn de emmascaramiento, en los uarcos de con-
ductores, prede hacerse a mano aplicando un naterial tal
como vinilo 1iquido = las conas deseadas gue han (e pro-
tererse durante las operaciones de atague guimico 7 de cif
veado. Sin ewbargo, puede hacerse tembidn vedisnte wn PrQ
cego cowbinuo poniendo el rollo de mareos de conductores
entre méscaras metdlicas enrolladas y enfildndolos o 4ra-
vés de vodillos, al tiempo que se las hace pasar bajo una

pistela de pulverizecidn de vinilo, empareddndose log mar
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cos de conductores cntire las dos micccras. Por ejempio;
una mAseara sunerior permite que el moderial de enmagcas
raniento cubra solamente log soncs del recuhrimiento que
asn de permanocer en el wroducto acsbado (eg decir, las
wmtas de los conductores). Una mAscarz inferior sropor-
ciona un wmoporte nrotector nars los conductores Frésiles
e impide una aplicacidn insuficiente de uoterial pulveri
zado, al %ier:o gue es lo bastante robuszta como ara

ser somotida & una traccidn imperativa. Degpuds de pasar
bajo uwna mistola de nulverizacidn, las dos miscaras y el
rello de marcos de conductores se senaran inmcdiatatente
v los mnreos de conductores nasen o travds de wna cotufa
Ze meecado de rayos infrarrojos a aproximadarente 852C,
Boto Gl%imo proporeiona medios nara curar el vinilo a ung

velceldad que controla cuslezgquicrs nicaduras gque puedan

tonder a formarse en 12 niscoras. Do miscsra superior es

hecha wasar a bravis de un dendsito de acetona ¥ es lave-

da autemiticamente, siendo asl limpiads continuamente an-

ne

ez de ser rebobinada. Pucden utilizarse diversos tipos 4

J

"

. . . . . 2
naberial de cnmescoranlento dvrante csta operacion, poro

se rraficre que ze emplee y nmezcle con un reductor en una

v

relacién de Jdos a tres un moterial de composicidn vinili-
ca de un tipo adecuvado disponible en el comercio,

En la operascidn immediate de este nébodo e re-
tira el recubriniento de aluminio no descado mediante un
proceso de atague quimico, ¢s deelir, se rotira todo el
aluminio de la tira metdlica distinto del aluminio de las
puntas de los conductores. Para llevar = cabo esba opeva~
cidn del método, {figura 9) el xollo de marcos de conduc—

tores cstvampados eamascarados y con punta de aluminio pue
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de ser cufilado a través de rodillos » nasado

de un depdsito de ataque quimico que contiene hidrdxido
s6dico g wna temporatura de 71-828C, auvngue se somete

npreferiblemente a vibraciones ultrasdnicas.

& medide que
i
la tira de marcos ae conductores estampados sale del de~
. £ - _ .
pbdsito de atague quimico, es lavada en agua corriente
. . A I . N
»ara reiirar el material de ataque quimico ¥ fambien en
agua decionizada para impedir un deodsito de caleio u
= m * ] o e 4
otro residuvo que tiende a formor lo que comumuente se
concce norpumtos de asua. Da tira es hocha pesar Jdespuds
PO . e 7 an .
preforiblenente a través de bafios de dcido sulflirico
diluido, agus corriente, agua desionizada, alcchol ¥ una
estufa de secado a 372C antes de ser revobinada,
Para roducir uwna tira de marcos de conduciores

' 4

en la que se retira conplevamente el 2luminio, asl como
J . . N« - .

log otros naterisles contaminantes o dendsitos Je caleic

wuede veriarse la velocidad Ce la tira que estd siendo

tratade nor ectos agentes, asi como el factor pH del

Gin

acido ¥ el hidrbxido.y la tenmperatura de la eztufa de ce-

czdo. El uso de vibraciones ultrasénicas en el depbsito
.l Py 'y
de atague cula1co nuede aumentar sambién el rendimiento

del atacue quimico.

La opurccidn imediata de este mébodo para Tor-
mar wid tira continuva de nmarcos de conductor es chayear
con oro partes de la superficie de cada uno Ge 1los iarcos
de couductores en la tira continua. Iste chapeado propors
ciona a log conductores un revestimiento recietente a la
corrosidn que puede solderse en sus exbreios onusstos a
log extremos con punto de olwwinio v taubién o wna gupers

ficie que puede soldarse con vidrio y que es muy conductg
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ra eldctricancnte. Bl chapeado real dcl nobori
sucde realizerse eloctroliticanente por wedios
nales y como en las operaciones antericres, este chapea-

do z¢ realiza en la presenie invenceidn continuemente a

tira hoeidéndola pasar ‘a trevis

-
6]

lo lergo de

tvoli

tico. Como las untas de los conducteores
co estin telavia cubiertos con el matorial de

slento, no se anlica oro en estos lusores.

intes de la aplicaciln del ci:apsado de oro, nueq

de azlicarse wma capa ¢e niquelado a los warcos de condug

’

rasar la oprimera tira o traves

a0 - a
clectrolitico de niguel y luego a través de uno ie oro.

Lota cana de niguelado sirve nara mejorar la

al ealor del warco de conductores yreduce banbidn el srud
s¢ Ge la capa de oro reguerido y, por tanto, el cozte TiA
ngl @el narco de conduchores. Obro método de reducir el

coste consicle en emanscornr los parites del marco en que

noe op necesaric ¢l 0ro.

e 2

Ia oncraciln inmodiata de este ndtodo jova fobrd

car norcos de conductorcs en una tira continue es la reti

roda del enmascaran

nio de los conductores del marco. Dst0 3¢ realiza cnfilan

do ¢l rollo de marcos de couductores 2 travis

de rodillos y a través de vm Gepbsito leé acetona manteni-

da o teapcrasura aubiente mediante el uso de sernentines

- >, « 2
de rofrigeracidn. Z1 uso de ondas wltrnsduicas

r . . . 3 ]
préeito acelera lu disolueidn fel vinilo por la acetona.

o]

N . . - L -
L medida que salc la tira de este depOmito, pueden Lomar-

s

Se muestras nora fines de control de cmlidad iy

nasar otra ves log nareds Ao conduetoras o

- 17 -

menig

iento de vinilo de las puntas de alumi

ol de oro

¥

convencioq

del balio el

de caia may

de w baiio

"4 ofa

terncia

de una serie

en el de-

og
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gsolucidn de cinco zurtes de sgua vor wma o

-

T

sulfirico nara retirar cuaiquier pelicula de vinilo wes
tante. ’

Como parde de la ingpeceldn de lo tira enrolla-
da de marcos de conductores, el esposor del oro de los
nereos sucde sey xedido mor un instrumento adecuads ¥ el
propio cuapeado puede escudrinarse con wn metald ralc,

4 P 4
nareindose las pardes defeetuosas y redirdndolas nis tarm

de de nodo gue puedan empalmarse cubre si l.g —arbos ros-

Fl método de acucrdo con la rrcsente invencidn,
tal como se ha deserito hasta ahora, proporciona une iplu~
ralilal @ marcos de conductores 20 en forma de cgrrete
que rueden ‘'venderse a diversos febricantes de componentes
elcctrdnicos para su uso on diferentes fovias de produ—

oir Jdiversos pacuctes de componentes. Farg utiliszar cste

.

[

’ 1

moreo de conductores rarticularmente Util on el subsi-

sulente uontaje de clertos conponsutes elecﬁrénicos, BUE-

de conecharse unae unidad Je substrato 32 a cada marce Qe

concuctores mientras sermancee bodavia on Torma Je tira.
T finelidad de la uvnidad de substrato es proporcionar un

soporte de. base pera los conductores del narco y psra ung

O
o~
0
ok
©
D
fat}
©
&5
[02Y
-
(]
[35)

oblea de cireuito intezrado que se £ijar

d

cres de e tira larga que zucda manbenerse ca formo de

&
]
3
@
<

(o
o)
®©
]
©
o
[
L
1

a wedlonte wna seric de operaciones aldi-

Q
Pt
e
=
©
-
(6]
]
je]
o
-
£
O
para
o]
fo]]

o gre se deseribirdn ahora en deballe
en wnion de log fizsuras 13 a 17.

Bn la primcra operacidn adicionsl se wroporeions

- 18 -
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'd - . a2 ..
un oran ntmero de nienbros de substra

ke 8D e

norse 2 vardir de vn moterisl no conduelor ¢ resistente

- - e st - - “ (»\.
al calor. Por ejemwlo, rucde utbilizarse uuno cerwulca,

i,
42l como Oxido de aluminio, corténdose inicialnente ca-
da uno de tales miembros a la forma ;reysctada deseada.
Bl material cerdmico de cada miewbro o substrato tiene
wn esresor wniforme y estd rrovisto rveforiblenente de

una zone rebajada centralmente gituads en su superilcle

» . " e, N - 4
uperior. Con la parte supcrior del svhotrato csta es-

&3]

a

tratificada win capa mds delzada 34 de wna frita de vi-
aric de baja temporatura. Zota {ltina pucde proveerse

en Torma de wna suspensién conpuesta ce un aglutinonte
con matcriales de vidrio nulvervlentos parcialmente fun-
didos gue wmucdenr incluir materiales toles como 10s dlca~

. . . . Lont )
lis, el Acido bérico y la cal con sflice u dxido de plo-

L]

. PR ) - . o s &
no. Seta frita de vidrio suecde aplicarse en orma semills

T

quida por pintura. Se calicnta dezpudés hasta una tempora;

”

ma 0T A0 4 T a1 s e f ot B nnnidn nors Pon
tura por debajo de su nivel de vitrificacion para Lformar

AU

wn esnalte gue ticne un copesor uniforme (por ejemplo, df
0,127 rm) en la superficic del naterisl de zubstrato.
En la operacidn sizuiente adicional de csta in-
venecibn, las unidades de substrato 32, Cescritas anterior
nerte, sc sitdan dentro de wa marco 2¢ de conductores de
modo que los exbremos de los conductores 26 se extiendan
hecia adentro mds alld de sus bordes. Come se muestra en
la Tisura 15, el substrato ce calienta otra vez Je nmodo
gue Jo frita de vidrio sc vuelva blands 7 viscosa. Im
exte punto se aplica presibn a los conductores del nmarco
de conductores naeiéndolos que se mmdan en la frita ¥ '

que queden vunidos a ella (fizura 16). Ios conductores rug

- 10 -
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den mentencrse mediante una prensa adecuada 44 en in ro—
sicidn de unidn durante un periodo de +tiempo suficiente

para losrar la resistencia deseads de la wmibn. Bste po-
riodo de quietud ia presidn aplicads pueden variar cars
diferentes compmuestos de la frita y diferontes configura

. ~ &
ciones Ge los marcos de conductores, asl como ;ara otres

Ia operacibn anies mencionada de unir los con-
ductores 26 al substrato se realiza pare cada marco de
conductores mienbras scrranecen integralmente conectados
en forma de tira como en bodas las operaciones antericres
del nétedo de esta invencidn. Asi, 12 tira de narcos de
conducicres con un substrato fijado o cada wno de ellos
suede mentenerse y dransportarse en forma de carrcive pavry
su vuso tor los fabricantes de comwonentes electrdnicos.

Como se rucstra en la figzura 19, cuando se ubi-

o

fabricante

|2

lizon mzrcos de conductores completos »or un
de componcntes, puede ronerse Tacilmente una oblea de cixy
culto integrado dentro del rebajo del substrato ¥ luege
unirge a la capa de frita de vidrio recalentando la uni-
dad. La flexibhilidad en la adaphacidn de este warco de
conductores a una amplia diversidad de dispositivos se-
miconductores y el notable shorro de tiempo, mano de obra
v coste global proporcionados por el método de esta in-
vencidn para hacer tales marcos, han representado vna ine
poriente combtribueciln a la téenieca.
A los expertos en la materia a que se refieve eg-
ta invencibn se les ocurrirdn muchos cambios de construcs
cidn y reclizaciones y aplicaciones amplianente diferen—

tes de la inveneidn sin aparitarse del espiritu 7 alcance

“®~  POOR
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de la invencidn. Los dibujos 7 la desor:
memoria son puramente ilustrotivos  no se pretende que
sean limitatives en sentido alguno.

Esta solieitud que corresponde 2 la mresentada
en Bstedos Unidos de Amériea con feecha © de Hovienbre
de 1966, bajo el N2 593.145 se acoge g los beneficios
del articulo 51 del vigente estatuto sobre Propicdad

Industrial.

Los puntos de invencibn propia 7 nueva que se
presentan vara cue sean ovjeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invenciln en Espafiz, por VIILTE afios, son los
siguientes:

1.~ Un método para hacer una muliiplicidad de
morcos de conductores jpara su uso en combinacidn con
dispositivos sericonductores en forma de wma tira lar-
ga flexible y enrollable, comprendiendo dicho método las
opcraciones de vroporeionar una tira alargada de material
de chapa metdlica flexible con una anchura y un espesor
uniformes, depositar al vapor una tira wmds estrecha de
una capa uniforme relativamente delgada de material con-
ductor 2 todo lo largo de wn lado de dicha tira; retirar
rarsca de dicha tira de material a intervalos de la mismg
rara producir un ﬁodelo repetitivo'de narco Ge conductorg
que tiene secciones de marco integrales con partes de cou

ductores esnaciadas que ze extienden dentro de cada sec—
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marco, retirar todo el maoberial conductor depositado a 1g

largo de la tira de base, excepto de las partes cumasgeca-

Hluléﬁ
cibn de marco y que terminen en partes de pwnts dentro
de dicha capa de maverisl conductor.

2.— Un método segln la reivindicaciln 1, que
incluye las operaclones adicionales de emmzscarar naries
predeter.inadas de la dire metdlica flexivle que incluyen

dichus partes de puntas de conductores de cada seccibn de

o

rafas que incluyen las partes de puntas de conduciores
dentro de cada seccidn de marco; y retirar el material
de enmascaramiento de la tira metdlica flexible dejando
cada seccidn de marco con material conductor de wnidn
en lag partes de puntas de los conductores.

3.~ Un método segin la reivindicacibn 1, que
incluye la operacidn dc chapear la tira metdlica flexilble

- Y .« & N
con un rnoterial conductor resistente a2 la corrosion antes

de la retirada Jdel material de ennascaranicnto.

4 ,~ Un mbbodo sezlin la reivindicaciln 3, en el
gue la oneracidn de chapeado comprende hacer pasar la tirp
ermsscarada de material Fflexible a través de un primer

bafio elcctrolitico de niguel y luego a través de w

1~
&

2
)

CoO

L

I

do bafio electrdlitico de oro para formar wie copa compuest
ta sohre las partes de los conductores de cada marco de
conductores.

5.~ Un método ssglin la reivindicacién 1, en el
que la operazcidn de depdsito al vapor comprende calentor
una rozerva de material conductor blando hasta ou tewperad
tura de vapor en wna cdmara de vaclo; calentar la tira mo-
t4lica flexible de modo que gu contenido de calor combhina-

do con el calor de condensacidn del material varorisado qu

-
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se cntd desositendo, heoce que cobe Wiiino :::.oje\%
bre la tire metdlico flexible; hscer posur licha tira me~
tdiica Tlexibvle a travéc del vapor; 7 nouulilr gue dlcha
tire netdlica Fflexible y el maderisl conductor depozitado
se enfrien antes de rebebinar dicha tira en forma de un
rollo.

4

Geo= Un mdtodo sertn lo reivindicacidn 2, cue in-
cluye la opneraciln de unir uns unidad 4c subsirato o las
nartes de conductores de cada seceidn de narco.

%.— Un método corfn la reivindicacidn &, en el
ave la @ltima overacldn compronde digrener una rluralidad
de unidades de substrato, cada wna de las cuales tiene

une copa superior de maberisl de uvnidn no conductor; situg

g

-

una wnided de substrato ciiada dentro 42 sada seceidn de
marco de conductores citada de nodo gue los extbremos de
les nartes de conmductores estln situadon dirccbazsnbe
or encima de dicha capa de meterial de wnidn de lo unidad
de sihgtrato; ¥ oprisir dichas nartes de counductorcs den~
tro Ge dicho neterial de vnidn.

8= Un mdtodo sexln la reivindicacidn 6, en el gy
1z {4imn operacibn comrende disponer uma pluralidad de
unidades de subsirato, cads una de las cuales tlene una
capa supcrior de una frita de vidrio de baja temperatura

situar vna unidad de substrabteo citada deniro de cada mared

&4

de coaductores ecitado, de wodo gure los nartos extrenas de

4 '

los conductores estan situadas dircevarentc nor encima de

.

la £frita de vidrio de dicha wnidad de substrato; calentar
dicha vnidad de substrato hacta qgue dicha fita de vidrio

es viscosa, »pero »nor debajo de s temperaturs de vitrilfi-.

« 7 '3 .
cacibn; oprimir las partes ewbremos de los conductores

w

[0
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en dicho frita; y enfriar dichs unidad de subst

=

Se= Un méscdo para hacer una nultiplicidad
. . Ny .
mercos de conductores para su uso en coubinsceidn con dige

positivos gemiconductores,

1

dal 7 como se ha descrito en la Memoria gue gated
cede, representado en el dibujo que se ccompaila, y con
los {ines que sc han especificado.

Lota lewmorio consta de veinticuatro 16 jas sscri~

tas 2 miguina por una sola cars.

o
(@]

110120
03/, - 24 -
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